Osazovani soucastek sMD

Ocisténi desky plosnych spoju pred osazovanim soucastek, auto-
matické nanaseni pajeci pasty sitotiskem nebo pouzitim ru¢niho
dispenseru (jenom vzorky), jedno nebo oboustranné osazovani
soucastek na automatickém nebo poloautomatickém osazova-
cim stroji, v infracervené pretavovaci peci s konvenéni podporou,
ocisténi DPS po pajeni v mycim zafizeni s ultrazvukem, 100 %
opticka kontrola vSech DPS, mozny elektricky test.

Vizualni systém oprav pro soucastky s rozteci vyvoda do 0,3 mm.

http://www.dicom.cz

Automatické osazovani

max. rozméry DPS: 300 x 200 mm

rozméry soucastky: min. 0402, max. QFP,
BGA s rozte¢i 0,3 mm

kapacita: 60 000 soucastek/den

mozna elektronicka

kontrola soucastek R, C, D, T
vyzadované vyrobni podklady: filmy pro vyrobni sita nebo planzety
(ramy specifikujeme)

data pro osazovani v CAD (Protel 3,6)

osazovaci
Poloautomatické osazovani Dodavatel vojenské techniky
podle
max. rozmér DPS: 300 x 200 mm
rozmeéry soucastek: 0603 do PLCC84. AQAP
N kapacita: 4 000 soucastek/den 1 10
vyZzadované vyrobni podklady: pro sériovou vyrobu: Reduirements for Bosign

filmy pro sita nebo planzety (ramy specifikujeme)
data pro osazovani v CAD

osazovaci vykresy a kusovniky, BOM
technologické diry na DPS pro upnuti ve stroji (@ 3)
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Standardni dodaci podminky UKAS
QUALITY

sériova vyroba: 2 tydny MARACEMENT

vzorky a prototypy: do 3 dnu 001

Osazovani vijvodovyjch soucastek

Technologicky postup:

Ocisténi DPS pfed osazovanim soucastkami, ruéni osa-
zovani vyvodovych soucastek, pajeni vinou nebo ruéné,
ocisténi DPS po pajeni v mycim zafizeni s ultrazvukem, 100%
opticka kontrola vSech DPS, mozny elektricky test.

@
g
N
1"
)
=)
L
.-

max. rozméry DPS: 300 x 200 mm
kapacita: 100 ks PCBs (4 000 soucastek)
: vyzadované
vyrobni podklady: vykres, BOM, technologické diry
(]| na DPS pro upnuti ve stroji (2 3)
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Montaz elektronickych zarizeni

SMT a smi$ena technologie osazovani sou¢astek jedno nebo oboustranné, vyroba kabell, montaz elektronickych
podsestav v€etné konec¢ného méfeni, zahofovani (rozmezi teploty -60 °C az 85 °C), vystupni kontrola.

DICOM, spol. s r. 0.,
firma s tradici vyvoje a vyroby leteckeé a specialni
elektroniky a zajisténym systémem kvality, mesit

roz$ifuje nabidku kooperacnich sluzeb zakaznikdm. spoleénost skupiny MESIT
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Kontaktni osoba: Miroslav VIEnovsky, referent OBO, E-mail: miroslav.vicnovsky@dicom.mesit.cz
Tel.: 572 522 491, 572 801 491, Fax: 572 522 836, 572 801 836
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